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El desarrollo de materiales compuestos poliméricos con propiedades piezoeléctricas constituye una
alternativa de interés para la fabricacion de andamios y dispositivos funcionales mediante técnicas
de manufactura aditiva. En este trabajo se presentan tres sistemas basados en matrices
biodegradables reforzadas con BaTiOl (BT). El primero corresponde al compdsito
PLA/Glicerol/BaTiOl (PLA/G/BT), en el cual la dispersién de particulas no fue completamente
homogénea, aunque mostré6 buena procesabilidad en impresoras FDM convencionales y un
desempefio mecanico adecuado en pruebas de compresion. El segundo material, PLA/PCL/BT,
permitié ajustar la resistencia y la ductilidad al modificar la proporciéon entre PLA y PCL; la
formulacion con 20 % de PCL 'y 10 % de BaTiOl resulté la mas equilibrada en términos de integridad
estructural y procesabilidad. Finalmente, se incluye el sistema PLA/PBAT/BT, aun en etapa
exploratoria, disefiado con la finalidad de aportar mayor flexibilidad sin comprometer la estabilidad
mecanica ni la respuesta piezoeléctrica. La incorporacion de BaTiOl en estas matrices poliméricas
confiere propiedades funcionales que posicionan a estos compuestos poliméricos como candidatos
atractivos para aplicaciones en sensores, plataformas bioactivas, estimulacion celular y dispositivos
para remediacion ambiental.
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